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高せん断成形加工技術による多様な新規
ナノコンポジットの創製

～金属やガラスに代替可能な軽量化材料の開発～

弊社は世界に先駆けて開発した高せん断成形加工技術を駆使し、多

様な新規ナノコンポジット材料の開発・製造・販売を行っております。

高せん断加工 低せん断加工

☆伸縮自在な電極材料

ウエアラブルな 医療・健康・福祉用デバイスやセンサー用電極（回路）に最適！

弊社における新規ナノコンポジット材料開発の基本
コンセプトは左図に典型例を示したように、

１）レアメタル代替材料の創出
２）化石資源依存度の低減化に資する材料創出
３）自動車用部材等の軽量化

です。これ以外のターゲットとしては、以下のような
ウエアラブル・デバイスやセンサー用の伸縮自在
電極材料が挙げられます。

☆高せん断成形加工技術の開発
高せん断成形加工技術の開発により、ポリマー系材料の内部構造をナノスケール
で制御できるようになり、右下図のように、ナノレベルでの混合やＣＮＴ等のナノサイ
ズフィラーの微視的・等方的分散が可能になりました。
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高せん断加工 低せん断加工

透明パネルにも適用可能！

☆ガラスに代替可能な材料
自動車用窓材やスマホ用透明パネルを従来のガラスからプラスチッ
クに替えると40 %以上の軽量化が実現する。

☆金属に代替可能な材料
自動車軽量化のため、従来アルミニウム素材（比重 2.8）を用いてい
た部品は、今後CFRP製の部品（比重 1.4 ）に代替され始めていく。

樹脂/炭素繊維/ナノフィラー素材で、従来のアルミ部材を5０％軽量化！

この素材はパソコンの筺体、スポーツ用品（釣具リール・ロッド、ラケット）にも最適！

CFRP ：
炭素繊維強化
プラスチック
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